	第一，打开altium designer，先建立一个封装库文件。
然后选择工具栏中的Tools——IPC Footprint Wizard
进入IPC 向导。点next
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打开BTS7960的PDF文档，从中找到该器件的封装尺寸图，单位mm：
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回到向导中，选择封装样式。点选某个样式之后会从右面的示意图中看出封装的大体样子，再比如xs128就可以选择PQFP封装样式。
[image: image5.png]


[image: image6.jpg]Descipton Tnchuded Packsges ] The seleced comporent s DPAK

Ceramic Quad Flat Pack - Trimmed and formed Gullwing Leads COFP Ths il alow jouto gensiate DPAK péckages.
i1 Oul OPak

Lesdes Chip Carier e
MELF Companents, 2fins Dioce, Resitr

MoLoED Mokdd Componerts, 2Pins Capachor, Inductor,Disce

FLoc Plastc Leaded Cip Carer, Squae ) Leacs PLEC

Pare Plastc Quad Flst Pack POFP. POFP Exposed Pad

oy Quad Fla Pack Notead oL Lp -

OFN-2ROW  GQusd FitPack NodLead. 2 Rows Sauste Doubl Fow GFH 3

soic SmallDutie Inyated Packsge, 1. 27nm Fich - Guling Lesds SOIC. SOIC Evposed Pad

s SmallDutin Package -J Leads S0l ’

sop Smal Outine Package - Gulbving Leads SOP, S0P ExposedPad

SOT143/343 Sl Dutine Transitor SOTI43, 507343

so1223 Sl Dutine Transstor sorzs

so123 Sl Dutine Transstor 3Leads SLeads, GLeads

sores Sl Dutine Transstor sores

WIRE WOUND  Precision Wire Wound Inuctar, 2 Inductor

S ARk remsyamert Honerbinenr et bk ertareil s medls rib s b



下载 (88.32 KB)
2011-4-19 21:17


下一步，对照着软件中的示意图标注和datasheet中的尺寸图，仔细填写好每个数据，单位mm。
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下一步，像这样的填写还有很多页，有些是系统自动生成的数据，可以选择性修改，都有示意图，一看都能明白。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。

到这一步，三个勾全去掉。
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到这一步，随便填个名字和描述：
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这一步，选择保存到当前文件，默认就行了。
[image: image13.png]


[image: image14.jpg]tion

Footprint Desti

Select where to stare the frshed factpint

© EisingPeblib i [

€ NewPetlibFie [

@ CurentPebLib e Poblib Poblib

e
P- TO-MY (Piasﬁc Trans«stnr 4

1103
=
[o2)
[e2)

9.20.2

14.9
10.210.15

1
0..0.15

= Sl
< y
Q0 |=E% [ PPlan|XsHE| @

Corcsl | cpask [THet> Enish





下载 (76.14 KB)

2011-4-19 21:17


最后，点finish。完成。
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这就是我画的最终效果图。
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可以把这个封装导入到一个pcb文件里打印到白纸上看看效果。
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看起来还不错，如果哪有不满意的地方再回去改改。
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这就是整个生成过程，敲几个数据就完事了。非常方便。
如果需要其它没有的封装，都可以如法炮制，比如xs128的封装，33886的封装等，也可以很快“画”出来。


